_ PRODUKTE

Verbesserte Schutzgasanwendung beim

LaserschweilRen

®> Bei der Analyse thermischer Vor-
gange in Schweillndhten lasst sich beim
CO,-LaserschweiRen manches Verbes-
serungspotenzial entdecken. Die Frage
nach dem richtigen Schutzgas und der
richtigen Schutzgasabdeckung gewinnt
immer mehr an Bedeutung. Aufgrund
der Vielzahl zu bearbeitender Materia-
lien mit unterschiedlichen Anspriichen
beim Schweien werden sich zuneh-
mend Schutzgas-Gemische mit speziel-
len Zusatzkomponenten durchsetzen.

So eignen sich beispielsweise die von Air
Liquide entwickelten LASAL-MIX-Schutz-
gase besser zum Schutz der Naht vor uner-
wiinschten Plasmaeffekten als reines Helium.
Der notwendige Mindestgehalt an Helium
wird anhand individueller Laserstrahlkenn-
werte wie Laserleistungsdichte und Fokus-
lange sowie von Schweillbedingungen wie
Werkstoffart, Schweillgeschwindigkeit und
Art der Schweiflung bestimmt.

Beim CO,-Laserstrahlschweilen wird die
Energie eines Laserstrahls von rund 10 bis
25 mm Durchmesser auf einen Brennpunkt
von ungefahr 0,1 bis 0,2 mm Durchmesser
mit enorm hohen Energiedichten gebiin-
delt. Der zu schweiBende Werkstoff erhitzt
sich im Brennpunkt {ber die Schmelz- und
Verdampfungstemperatur hinaus bis in den
Plasmazustand. Es bildet sich eine tief in den
Werkstoff eindringende Kapillare, das so
genannte Keyhole. An der Innenwandung
des Keyholes liegt eine diinne schmelzfliis-
sige Werkstoffphase. Der Schweillprozess
entsteht dadurch, dass der Fokus, und damit
das Keyhole, entlang der beabsichtigten
Nahtlinie des zu schweillenden Bauteils
gefiihrt wird. Thermodynamische Effekte
bewirken, dass die schmelzflissige Werk-
stoffphase mit geringem Werkstoffverlust
hinter dem Keyhole zusammenlauft und zur
Schweillnaht erstarrt.

Schutzgas als Schliisselfunktion

Das aus dem Keyhole austretende Metall-
dampf-Plasma kann zur thermischen lonisa-
tion der Gasatmosphare, das heil3t zu einem
Gasplasma liber dem Keyhole fiihren. Dieses
Gasplasma ist fiir den SchweilRprozess von
Nachteil, denn es kann die Laserstrahlen-
ergie teilweise oder ganz absorbieren und
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ABBILDUNG 1: Beim LaserstrahlschweiRen wird die Frage nach dem richtigen Schutzgas
und der richtigen Schutzgasabdeckung immer wichtiger. (Quelle: AIR LIQUIDE)

so die Einschweiltiefe beeintrachtigen.
Um die Bildung des Gasplasmas zu unter-
driicken und den hoch erhitzten Werkstoff
vor Beeintrachtigungen zu schitzen, wird
um den Bereich des Keyholes eine beson-
dere Schutzgasatmosphare geschaffen, die
neben anderen Faktoren den Schweilpro-
zess beeinflusst. Weitere Parameter, deren
Zusammenspiel sich auf den Laserschweil3-
prozess nachhaltig auswirken, sind u. a.:
Laserleistung, Leistungsdichte, Fokuslage,
SchweilRgeschwindigkeit, Werkstoff, Art
der Schweiflnaht, Schutzgasstromung und
Schutzgasdurchflussmenge, Disenposition,
Design der Schutzgasdiise sowie Wurzel-
schutz, Art des Schutzgases sowie Auswahl
und Zufiihrung des Schutzgases.

ABBILDUNG 2: Um die physikalisch-chemi-
schen Eigenschaften der Schutzgase voll-
standig zu nutzen, sind Schutzgasdiisen
von wesentlicher Bedeutung. (Quelle: AIR
LIQUIDE)

Spezielle Schutzgasgemische

Forschungsergebnisse der Air Liquide zei-
gen, dass sich bei Einsatz von LASAL-MIX-
Schutzgasen anstelle von reinem Helium
das Schweillergebnis wesentlich verbessert.
Der maximal notwendige Mindestgehalt
an Helium ist zum einen abhéangig von den
individuellen, anlagenbezogenen Laser-
strahlkennwerten wie Laserleistungsdichte
und Fokuslange und zum anderen von den
vorliegenden  Schweillbedingungen wie
Werkstoffart, SchweilRgeschwindigkeit und
Art der SchweiBung. Im Allgemeinen gilt,
dass der Heliumgehalt umso niedriger sein
kann, je geringer die Leistungsdichte und
die Fokusldnge sind. So ist zum Beispiel bei
Stahl der Einfluss des Grundwerkstoffs auf
den Helium-Mindestgehalt in Argon- oder
Stickstoffgemischen relativ gering.

In dem von Air Liquide entwickelten LASAL-
MIX-Konzept, einer Systematik zur Schutz-
gasauswahl und Schutzgasabschirmung,
werden die Laserstrahl- und Anwendungs-
parameter individuell betrachtet — bezogen
auf die konkrete Arbeitsaufgabe und deren
Anwendung. Das Ergebnis dieses Auswahl-
prozesses ist eine optimierte Prozesslésung,
welche die optimale Gaszusammensetzung
und Schutzgasabdeckung definiert und
somit bestmdogliche Schweillbedingungen
und Nahtqualitat vereint.
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Optimierte Gaszufuhr

Umdie physikalisch-chemischen Eigenschaf-
ten der Schutzgase vollstandig zu nutzen, ist
die Schutzgasabdeckung von wesentlicher
Bedeutung. Die Hauptaufgabe (ibernimmt
dabei die Schutzgasdiise. Diese dient beim
Laserschweillen dazu, den Bereich um die
Schweillnaht, den geschmolzenen bezie-
hungsweise hoch erhitzten Bereich hinter
und neben der Schweillzone sowie den
Bereich tber dem Keyhole vor der Atmos-
phére und so vor unerwiinschtem Luftzutritt
zu schiitzen. Bei Laserleistungen unter 3 kW
ist es moglich, diesen Gasschutz mit einer
koaxialen (also in Richtung des fokussie-
renden Laserstrahls) orientierten Schutz-
gaszuflihrung zu realisieren. Fiir das Laser-
schweillen mit Leistungen tber 3 kW wird
das Schutzgas grundsatzlich seitlich (lateral)
zur Strahlachse zugefiihrt. Dabei hdngt die
Wirkung einer durch eine Dise gerichteten
Schutzgasstrémung von ihrer Ausrichtung,
ihrer Nennweite, der Stromungsgeschwin-
digkeit und der Gasart ab.

Bei den Lateraldiisen gibt es einen langeren
Freistromungsbereich zwischen Diisenende
und Keyhole. Hier werden durch Turbu-
lenzen unerwiinschte Atmosphéarenanteile
eingetragen. Die Reinheit einer Helium-
stromung wird umso schneller und starker
beeintrachtigt, je kleiner der Stromungs-
querschnitt und je groRer ihre Turbulenz,
das heiBt die Stromungsgeschwindigkeit,
ist. Es hat sich gezeigt, dass bei herkdmm-
lichen Lateraldiisen mit einfacher Rohrform
in relativ weitem Abstand vom Keyhole
groRere Luftanteile in den Schutzgasstrom
eingesogen werden. Modellrechnungen
und Messungen belegen, dass sich bei der
herkommlichen Lateraldiise der Heliuman-
teil durch Lufteintrag bis auf etwa 60 Prozent
verringert.

ABBILDUNG 3: Das neue Laserschweil3-
schutzgas-Konzept LASAL-MIX hat sich
bereits in zahlreichen industriellen
Anwendungen bewihrt - vor allem dort,
wo es auf optimales Nahtaussehen und
hohere Schweillgeschwindigkeit
ankommt. (Quelle: AIR LIQUIDE)

Air Liquide hat daher das LASAL-MIX-Kon-
zept entwickelt, bei dem das Schutzgas tiber
eine profiliert zugeschnittene Rohrwand bis
iber das Keyhole hinaus gefiihrt wird. Ein
Freistrahlbereich, wie er zwangslaufig bei
den bisherigen Lateraldlsen auftritt, kann
hier erst gar nicht entstehen. Die neu konzi-
pierte Dise ist einfach und sicher justierbar,
da bei Vorwahl eines festen Anstellwinkels
eindeutige geometrische Relationen zum
Werkstiick (vertikaler Abstand) und zur
Strahlachse bestehen. Justierdifferenzen
sind unkritisch, weil das Schutzgas bis zum
Wirkbereich durch eine Rohrwand von der
Atmosphare getrennt ist. Dadurch verbes-
sert sich die Schutzwirkung deutlich. Im
Gegensatz zur bisherigen Losung ist sicher-
gestellt, dass das zugefiihrte Schutzgas bis
zum Keyhole seine urspriingliche Reinheit
behalt, was sich auch in der Nahtqualitat
niederschlagt; auBere Verfarbungen und
Oxidationserscheinungen nehmen ab. Der
Gasgehalt des Schweilguts, insbesondere

Gasebezeichnung | Zusammen- Einsatzmoglichkeiten
setzung
Helium He Alle Werkstoffe, bevorzugt beim CO,-Laser
Argon Ar Alle Werkstoffe, bevorzugt beim Festkorper-
laser
LASAL-MIX He/N, Beschichtete Bleche, Tailored Blanks
LASAL-MIX 110 Ar/He/O, Beschichtete un- und niedriglegierte Stéhle
bei geringer Laserleistung und bei Festkor-
perlasern
LASAL-MIX 115 Ar/He/O, Beschichtete un- und niedriglegierte Stéahle
LASAL-MIX 140 Ar/He/O, CrNi-Stahle

Tab. 1: Einsatzméglichkeiten fiir LaserschweiRgase im Uberblick
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von Stickstoff und Sauerstoff als Folge des
Lufteintrags, wird messbar geringer. Fur
weitergehende Qualitatsanforderungen
ist die Schutzgaszufuhr an der Nahtriick-
seite (Wurzelschutz, Formieren) nicht zu
vernachldssigen. Durch eine optimale
Schutzgaszufuhr kdnnen Verfarbungen und
Oxiderscheinungen auch im Wurzelbereich
minimiert werden.

In der Praxis bewahrt

Das neue Laserschweillschutzgas-Konzept
LASAL-MIX hat sich bereits in zahlreichen
industriellen Anwendungen bewdhrt. So
hat sich beispielsweise in der Fertigung von
lasergeschweilten Doppelkupplungsgetrie-
ben gezeigt, dass LASAL-MIX-Schutzgase
einen wesentlichen Beitrag zur Qualitats-
und Produktivitdtssteigerung leisten, bei
denen es auf optimales Nahtaussehen und
hoéhere Schweillgeschwindigkeit ankommt.
Neben diesen beiden Effekten der Quali-
tatssicherung und Produktivitatssteigerung
konnten Einsparungspotentiale durch einen
reduzierten Gasverbrauch durch das LASAL-
MIX-Konzept erzielt werden.

Auf entsprechende Ergebnisse konnen
Hersteller von Automobilteilen und Son-
derapparaten verweisen. In diesem Bereich
werden Ldngs- und Rundndhte mit hoher
innerer Nahtgiite an hochfesten und hoch-
legierten Stdhlen sowie Sondermetallen
gefordert.

Fazit

Zusammenfassend lasst sich festhalten,
dass die beschriebenen Methoden zum
individuellen Optimieren der Schutzgasan-
wendung zum LaserschweilRen erfolgreich
sind. Sie entsprechen den unterschiedlichen
Anforderungen an das Schweillergebnis
und berticksichtigen die komplexen Zusam-
menhange der Parameter im Laserschweil3-
prozess. Gegentiber der iblicherweise heute
eingesetzten Arbeitstechnik sind Kostenein-
sparungen, Qualitdtsverbesserungen und
Produktivitatssteigerungen moglich.

L1 2 KONTAKT

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH
Norbert Semsch, Marketing Schweillen
und Schneiden

Stefan Konig, Leiter Marketing & Vertrieb
Automotive & Fabrication

Tel.: + 49 211 6699-0, Fax: -222

E-Mail: info@airliquide.com

Web: www.airliquide.de
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Optikpriifung mit hoher Wellenfrontdynamik

®> Fortschreitende Entwicklungen in der
Optik erfordern prazise und quantifizierbare
Ergebnisse bei den eingesetzten Messtechni-
ken, um die Zuverlassigkeit und Genauigkeit
von optischen Produkten zu gewdbhrleisten.
Die Optocraft GmbH stellt sich mit ihren auf
dem  Shack-Hartmann-Wellenfrontsensor
SHSLab basierenden Messsystemen diesen
erhohten Anforderungen: Das manuelle
Gerat SHSInspect eignet sich fir den uni-
versellen Einsatz und misst als Auflicht- oder
Durchlichtsystem z. B. Wellenfront, PSF,
MTF, Brennweite, Krimmungsradius oder
Passe. Es zeichnet sich durch eine hohe
Wellenfrontdynamik und Vibrationsunemp-
findlichkeit aus.
Vollautomatisiert prift die Messplattform
SHSAutolab Optiken in grofRer Stiickzahl
und stellt die Messergebnisse in einer be-
nutzerdefinierten Datenbank zur Weiterver-
arbeitung zur Verfligung. Unabhéngig von
produzierten Stlickzahlen und Linsenarten

stellt SHSAutolab ein flexibel einsetzbares
System dar, das an die Anforderungen einer
Fertigung anpassbar ist, da die eingesetzten
Verfahren fiir unterschiedliche Messobjekte
anwendbar sind.

Sind Mess- und Priifaufgaben nicht mittels
Standardprodukten I6sbar, bietet Optocraft
den Sonderbau von speziellen Interfe-
rometern und Systemen mit diffraktiven
optischen Elementen. Gerade wahrend der
Entwicklungsphase von Optiken kdénnen
Messungen mit hoher lateraler Auflésung
und grolRer Empfindlichkeit entscheidend
zur Produktqualitat beitragen. Durch Auf-
lichtmessungen mit dem Twyman-Green
Interferometer kann die Oberflachenform
von beispielsweise Mikrooptiken bestimmt
werden. Lange stabférmige Messobjekte,
wie z. B. Zylinderlinsen, werden mit dem
Grazing incidence Interferometer in einem
Schritt an allen Messpunkten inklusive
Anschlagsflaichen erfasst. Mach-Zehnder

Interferometer liefern bei Durchlichtmes-
sung dem Anwender relevante Daten zur
Funktion der Optik, die auch Informationen
lber Materialhomogenitdt oder Form der
optischen Flache beinhalten.

Alle Optocraft-Produktlinien werden durch
eine Software unterstiitzt, die vielfaltige
Maglichkeiten zur individuellen Anpassung
der Messung und Auswerteparameter bie-
tet und dabei gleichzeitig komfortabel zu
bedienen ist.

(1 28 KONTAKT

OPTOCRAFT GmbH

Tel: +49-9131/6915-10
Fax: +49-9131/6915-11
E-Mail: info@optocraft.de
Web: www.optocraft.de

Excimerlaser COMPexPro fiir hochpriazise UV-Anwendungen

®> Die neuen Excimerlaser der Reihe
COMPexPro, mit den Wellenléangen 157,
193, 248, 308 und 351 nm, zeichnen sich
durch verbesserte Strahlhomogenitat und
einzigartige Energiestabilitat (typ. 1%,
sigma) bei gleichzeitig erhohter Pulsenergie
(typ. 800 m] bei 248 nm) aus.
Damit lassen sich Prazision und Reprodu-
zierbarkeit in der gezielten Ablation diverser
Materialien deutlich steigern — sei es fiir die
Schichtentwicklung (PLD), die Spurenana-
lyse von Festkorpern (LA-ICP-MS) oder die
Spektroskopie (LIF, lonization).
Moglich wird dieser Performancesprung
des COMPexPro durch die Einflihrung einer
Keramikvorionisierung, welche eine beson-

Neuartiges HR2000+ Spektrometer

®> Die Weiterentwicklung des bewahrten
HR2000 Spektrometers besitzt jetzt eine
neuartige Elektronik, die es dem Anwender
ermoglicht, ein Spektrum pro Millisekunde
Uber die USB2.0 Schnittstelle im internen
Speicher abzulegen. Dieses Spektrometer ist
ideal fiir den Einsatz in Bereichen, wo schnelle
z. B. chemische Reaktionen gemessen wer-
den mdssen.
Das HR2000+ besitzt einen programmierba-
ren Mikrocontroller, der hochste Flexibilitat
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Beim COMPexPro bewirkt die
Keramikvorionisierung eine besonders
effiziente und gleichméaRige Entladung.

ders effiziente und gleichmaRige Entladung
bewirkt. Zusatzlich besitzt der COMPexPro
ein neuartiges Gasreinigungssystem, das
den Non-Stop-Betrieb des Lasergases liber
typischerweise 25 Millionen Pulse bei einer

bei der Bedienung des
Spektrometers  und
der Software bietet. Es
stehen auBerdem zehn
programmierbare digitale
Ein- und Ausgdnge sowie ein
Pulsgenerator zur Verfligung. Auch fiir dieses
Spektrometer sind alle bekannten Gitter und
Spaltoptionen fir Wellenldngenbereiche
zwischen 200-1100 pm und Auflésungen bis
0,02 nm verfligbar.

Wellenldnge von 248 nm ermdglicht. Der
COMPexPro ist einsetzbar bei Pulswieder-
holraten von 1 bis 100 Hz. Ein Kihlwasser-
anschluss ist erst bei Pulswiederholraten
oberhalb 20 Hz erforderlich.
Einphasenanschluss sowie die kleine Stand-
fliche (1300x380 mm?2) erlauben die einfa-
che Integration des COMPexPro in beste-
hende Systeme und Laborumgebungen.

L2 KONTAKT

Coherent Lambda Physik GmbH

Tel.: +49 (551) 6938-0

Fax: +49 (551) 68691

E-Mail: salesgermany@lambdaphysik.com
Web: www.lambdaphysik.com

Das HR2000+ Spektrometer
ist ideal geeignet, um schnelle
Reaktionen zu messen.

L1 2 KONTAKT

Mikropack GmbH

Tel.: +49 (0)711 341696 0
Fax: +49 (0)711 34 1696 85
Web: www.mikropack.de
E-Mail: info@mikropack.de
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Optotools GmbH:

Laser 2005 fullt Auftragsbucher

®> Als durchschlagenden Erfolg wertet
die Optotools GmbH, Spezialist in der Ent-
wicklung und Herstellung fasergekoppelter
Hochleistungsdiodenlaser (HDL), ihre Teil-
nahme an der LASER 2005 in Miinchen.
Mit der neuen Produktgeneration, die in
der Spitze 420 Watt optischer Leistung
am Ausgang einer 300 um/NA 0,22-Faser
produziert, werden ebenso neue Applikati-
onsbereiche eroffnet, wie mit dem ebenfalls
erstmals auf der LASER 2005 vorgestellten
200 Watt-Modul aus einer 200 pm/NA
0,22-Faser.
Das breite Anwendungsspektrum speziell
der Hochleistungsdiodenlaser interessierte
auf dem Optotools Messestand nicht nur
die Anlagenbauer. Auch Direktanwender
wandten sich mit konkreten Applikationsan-
fragen an die Heilbronner Laserspezialisten,
zumal sich beide Varianten dank ihrer au-
Rergewohnlichen Strahlqualitat zur Direkt-
anwendung in Galvo-Scannern empfehlen.
Dort ermdglichen sie nicht nur bislang

ABSOLUT

Die auf der LASER 2005 von Optotools
vorgestellte Modellgeneration setzt
momentan die Benchmarks. (Quelle:
Optotools)

unerreichte Schweilgeschwindigkeiten in
der Kunststoffbearbeitung, sondern prasen-
tieren sich als produktschonende Alternative
zu Ultraschallschweiflanlagen

Die positive Resonanz bestatigt die Opto-
tools-Fiihrung in ihrer Entscheidung, auf die
Weiterentwicklung von Hochleistungsdio-
denlasern zu setzen. Mit der auf der LASER
2005 vorgestellten Modellgeneration hat
die Heilbronner ,Laserschmiede” weitere

adixen

by Alcatel Vacuum Technology

Sie bendtigen absolut partikelfreies Vakuum? Sie wollen niedrige
Befriebskosten und geringen Wartungsaufwand? Dann sollten Sie sich einma

unsere ACP-Serie genauer ansehen.

» Enddricke von 3 x 102 mbar
» Saugvermdgen bis zu 37m*/h
» bis zu 22.000 h ohne Wartung

Weitere Informationen schicken wir lhnen gerne \4

zu. Rufen Sie uns an (0 93 42) 96 10-0 oder
besuchen Sie uns im Internet www.adixen.de

ALCATEL

Akzente in der Branche gesetzt. Sie konnte
nachhaltig unter Beweis stellen, dass sie in
ihrer Kernkompetenz ,fasergekoppelte La-
ser” momentan die Benchmarks setzen.

Die Kundschaft honoriert diese Tatsache mit
Auftragen, die erstmalig schon direkt auf der
Messe platziert wurden. Erganzt wird die
ausgezeichnete Vertriebsperformance durch
eine Vielzahl von konkreten Angebotsnach-
fragen aus der Industrie, die sich nicht allein
von der aulergewdhnlichen Strahlqualitat
lberzeugen lasst, sondern vielmehr durch
das ausgewogene Gesamtpaket aus Zuver-
lassigkeit, Bedienungsfreundlichkeit und
Kosten-/Nutzenverhaéltnis der Optotools-
Module.

(1 2 KONTAKT

Optotools GmbH

Tel.: +49 (0) 7131 7669 440
Fax: +49 (0) 7131 7669 449
E-Mail: info@optotools.de
Web: www.optotools.de
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Alcatel Hochvakuum Technik GmbH - Am Kreuzeck 10 - 97877 Wertheim - Fax (0 93 42) 96 10-30 - eMail hochvakuum@adixen.de
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Stabilisierte He-Ne-Laser

®> Die stabilisierten He-Ne-Laser der SIOS
MeRtechnik GmbH werden als Lichtquelle in
der laseroptischen Messtechnik eingesetzt.
Die Wellenldange von etwa 633 nm wird als
natiirliche, hochstabile Malverkdrperung
und als Frequenznormal genutzt.
Die Laser der Serie SLO2 arbeiten frequenz-
stabilisiert; die Laser der Serie SL 03 konnen
in den Betriebsarten Frequenz- und Ampli-
tudenstabilisierung betrieben werden. Die
Frequenz wird bis auf +1x10-? stabilisiert;
besondere Merkmale sind weiterhin die sehr
kurze Einlaufzeit (<12 min) und eine geringe
BaugrolRe.

SUPERSCAN-SC - neueste

ste Bearbeitung

®> Zur LASER 2005. World of Photonics
in Minchen présentierte die RAYLASE AG
eine Reihe von Neuheiten. Eine davon ist
die neue Ablenkeinheit fiir sehr schnelle
Applikationen: SUPERSCAN-SC. Diese sind
erhéltlich in den Aperturen 15 mm und 30
mm. Dabei erreicht der SUPERSCAN-SC-15
eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu
>650 cps und der SUPERSCAN-SC-30 bis
zu >350 cps.
Diese Geschwindigkeit wird vor allem durch

Stabiler Kurzpulslaser

®> Die Bavarian Photonics (neue Tochter-
gesellschaft von Coherent Inc.) erweitert das
Produktportfolio durch den diodengepump-
ten Laser Aion Industrial 1064-32-V. Der La-
ser bietet eine Pulsbreite zwischen 10-80 ns
(abhangig von der Repetitionsrate) und weist
eine hervorragende Strahlqualitat von M2 <
1,4 auf. AuRerdem zeigt die Lichtquelle eine
ausgezeichnete Puls-zu-Puls-Stabilitat (< 3%

Z

Die Laser der Serie SLO2 bzw. SL 03 haben
eine Wellenldange von etwa 633 nm, die
als natiirliche, hochstabile MaRverkor-
perung und als Frequenznormal genutzt
wird. (Quelle: SIOS)

Generation fiir schnell-

innovative Keramikspiegel erreicht. Vorerst
ist die neue Produktreihe fir CO, Laser-
strahlquellen verfiigbar. Die Ablenkeinhei-
ten sind wie alle anderen Ablenkeinheiten
der RAYLASE AG mechanisch und elektrisch
zum XY2-100 Standard kompatibel. Die An-
steuerung kann entweder digital tiber eine
Kontrollkarte oder tiber analoge Strom- bzw.
Spannungsschnittellen erfolgen. Einsetzbar
ist die SUPERSCAN-SC Reihe vor allem in
der Materialbearbeitung wie Bohren, Ab-

rms) sowie eine prazise Leistungskontrolle.
Hohe Repetitionsraten (bis zu 100 kHz) in
Verbindung mit den kurzen Pulsen ermdgli-
chen hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten
und eine hohere Maschinenauslastung, was
zu einer kostenginstigeren Fertigung fiihrt.
Typische Applikationen sind die Solarzellen-
strukturierung, Formen-Tiefengravur, Wa-
fer- und die Mikromaterialbearbeitung.
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Uber ein Einschraubgewinde kénnen opti-
sche Baugruppen und LWL-Einkoppelvor-
richtungen zentrisch an die Laser angekop-
pelt werden. Die Einkoppelvorrichtungen
fuir Multi- und Singlemodefasern sind opti-
onal erhaltlich.

Ein Frequenzanschluss der Laser mit der
genauen Frequenzangabe wird auf Anfor-
derung durchgefiihrt.

L1 2 KONTAKT

SIOS Meltechnik GmbH
Tel.: 03677-64470

Fax: 03677-64478
E-Mail: info@sios.de
Web: www.sios.de

tragen, Schweilen, Perforieren, Schneiden
und Anschneiden sowie in der Bearbeitung
bewegter Objekte und groRer Teile.

L 2 KONTAKT

RAYLASE AG

Tel.: +49(0)8153-8898-0
Fax: +49(0)8153-8898-10
E-Mail: info@raylase.com
Web: www.raylase.com

L] 2 KONTAKT

Bavarian Photonics

Subsidiary of Coherent Inc.

Tel.: +49-89-89407-0

Fax: +49-89-89407-168

E-Mail: info@bavarian-photonics.com
Web: www.bavarian-photonics.com

Der diodengepumpte Laser Aion
Industrial 1064-32-V bietet eine Pulsbreite
zwischen 10-80 ns. (Quelle: Bavarian
Photonics)
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LIMO-Diodenlasertreiber LDD100

®> Mit dem Mikroprozessor gesteuerten
Laserdiodentreiber LDD100 kénnen Laserdi-
odenbarren mit Betriebsstromen bis zu 100 A
betrieben werden. Damit eignet sich das
LDD100 besonders als Treiber fiir Laserdio-
denbarren und Hochleistungs-Diodenlaser
mit typischen optischen Ausgangsleistungen
bis zu 100 Watt.
Die Laserdioden konnen dabei im konti-
nuierlichen wie auch im gepulsten Modus
(0-5 kHz) betrieben werden. Im Pulsbetrieb
ist die Pulsform frei programmierbar. Es sind
Anstiegszeiten bis zu 50 s realisierbar. Zur
Erhohung der Laserdiodenlebensdauer ist ein
Grundstrom zuschaltbar.
In dem kompakten Gehause (380x220x80
mm?3) sind ebenfalls ein TEC sowie eine Tem-
peraturregelung (wahlbare Temperatursen-
soren NTC, PT100, PT1000) integriert. Die
Kuhlleistung betragt 360 Watt (30 V, 12 Afrei
konfigurierbar).
Das LDD100 findet Einsatz im Labor und in
der Industrie. Die einzelnen Strome, Strom-
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Das LDD100 eignet sich besonders

als Treiber fiir Laserdiodenbarren und
Hochleistungs-Diodenlaser mit typischen
optischen Ausgangsleistungen bis zu 100
Watt. (Quelle: LIMO)

begrenzungenund Solltemperaturenkdnnen
liber Bedienelemente an der Frontseite oder
per Computer lber eine RS232-Schnittstelle
eingestellt werden. Alle relevanten Betriebs-
daten werden auf einem Display angezeigt.

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRAHLWERKZEUGE mbH

STUTTGART LASER TECHNOLOGIES

Verstellzeit Anstellwinkel: < 7' s

max. Drehfrequenz: 50 Hz
Verstellzeit Drehzahl: <2s
Wendeldurchmesser: 0-400 um
Verstellzeit Durchmesser: < 150 ms
Anstellwinkel: ~0.1-5°

Die Anzeige der aktuellen Ist-Werte (Strom,
Spannung, Optische Leistung, Temperatur)
ist mit einem Indicator Panel am PC ebenfalls
maoglich.

Das Geratkannan Netzspannungen zwischen
84 und 264 V AC betrieben werden. Die Ver-
sorgungsspannungen fiir die Leistungsre-
gelung (Monitordiode) und einen Pilotlaser
werden bereitgestellt. Zusétzlich stehen dem
Anwender drei weitere Spannungen (+/-15
V/1T A, +5V/1 A) zur Verfligung.

L1 2 KONTAKT

LIMO-Lissotschenko Mikrooptik GmbH
Tel.: +49 (0) 231-22241-0

Fax: +49 (0) 231-22241-140

E-Mail: welcome®@limo.de

Web: www.limo.de

fur hochprazises Laserbohren

Schltsselkomponente fir die Fertigung
hochpraziser Laserbohrungen

)ler Bohrungsdurchmesser

: zielle Bohrlochgeometrien

= hochste Prazision durch Wendelbohren
= Steigerung der Effizienz. .
= vollautomatische Steueg
= on-the-fly Parametervet
= extrem hohe Wlederhfﬁl'genamgkelt
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Forschungsgesellschaft fur Strahlwerkzeuge mbH
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PRODUKTE

Matrox Iris P-Serie — intelligente Kameras

®> Die Matrox Iris P-Serie ist eine neue
Produktlinie von leistungsfahigen program-
mierbaren Smart Kameras fiir professionelle
Entwickler und OEMs. Sie ist eine einzigar-
tige Verbindung von Sensor-, Verarbeitungs-
und Software-Technologien in einem Paket
und stellt damit eine neue Integrationsstufe
fur die Produkte von Matrox dar.

Moderne Sensortechnologie

Matrox Iris verwendet Progressive-Scan-Sen-
soren mit quadratischen Pixeln in Interline-
Transfer-Technik. Die Auflésungen reichen
von 640 x 480 tiber 1024 x 768 bis 1280 x
1024 bei Frameraten von bis zu 30 Bildern/s.
Neben den Monochrom-Varianten gibt es
auch einen Farbsensor mit Bayer-Mosaik-
Filter. Ein FPGA-Baustein Ubertragt die Bild-
daten vom Sensor ohne CPU-Belastung in
das Onboard-Memory. Zusatzlich kann der
FPGA Vorverarbeitungsoperationen durch-
fihren, zum Beispiel Farbinterpolation bei
Bayer-Mosaik-Sensoren.

Robuste PC-Architektur

Zur Verarbeitung dient neben dem FPGA ein
mit 400 MHz getakteter Ultra Low Power
(ULP) Celeron Prozesser mit embedded
Intel Architektur. Als Betriebssystem kommt
Windows CE .NET Version 4.1 zum Einsatz.
Dieses Echtzeitbetriebssystem st in der
Headless-Configuration vorinstalliert.

~—— .
]

Die Matrox Iris P-Serie bietet eine
einzigartige Verbindung von Sensor-,
Verarbeitungs- und Software-Techno-
logien in einem Paket.

Flexible Kommunikations-Schnittstellen
Die Kommunikation mit der IRIS lduft entwe-
der Uber das Netzwerk (TCP/IP) oder Uiber
die integrierten User-1/Os. Uber die 10/100
MBit Ethernet-Schnittstelle werden die Stan-
dard-Netzwerkprotokolle Telnet, HTTP und
FTP unterstiitzt. Die direkte Kommunikation
mit der Feldebene erfolgt tiber die 16 User-
I/Os bzw. (iber die integrierte serielle RS-232
Schnittstelle.

Bewihrte und gewohnte Software-
Umgebung

Die Softwareentwicklung erfolgt mit dem
von Microsoft kostenfrei zur Verfligung

gestellten Microsoft embedded Visual C++
und der Matrox Imaging Library (MIL). Die
MIL ist eines der besten und umfassendsten
Entwicklungswerkzeuge fiir industrielle und
wissenschaftliche  Bildverarbeitung. Das
Downloaden und Debuggen der MIL-An-
wendung erfolgt liber Ethernet, die fertige
Anwendung lauft dann zu 100% direkt auf
der Iris.

Variable Systemkonfiguration

Die Bildverarbeitungs-Anwendungen sind
entweder permanent auf Matrox IRIS gespei-
chert oder werden beim Start der Kamera
automatisch heruntergeladen. Die Applika-
tion selbst lauft dann entweder vollstandig
autonom, d.h. nur mit Kommunikation mit
der Feldebene Uber die User-1/Os oder im Re-
mote-Betrieb, d.h. unter der Kontrolle eines
Steuer-PCs im Netzwerk.

L 2 KONTAKT

RAUSCHER GmbH

Tel.: 08142/49045

Fax: 08142/49053
E-Mail: info@rauscher.de
Web: www.rauscher.de

Diodenlaser auf der Basis von Hoch-Effizienz-Halbleiterbarren

® Die JENOPTIK Laserdiode GmbH
erweitert die Produktpalette auf der Basis
neuer, hoch effizienter Halbleiterbarren.
Alle durch Warmeleitung gekiihlten Pro-
dukte, die bisher auf Diodenlasern mit 40 W
Ausgangsleitung basieren, sind nun optional
auch mit 50% erhoéhter Ausgangsleistung
verfiigbar. Dies ermdglicht 60 W aus dem
Diodenlaser mit Hoch-Effizienz-Barren oder
bis zu 75 W passiv gekihlt aus einer Faser
mit 0,4 mm Kerndurchmesser basierend
auf zwei gekoppelten Hoch-Effzienz-Dio-
denlasern.
Wassergekiihlte  Diodenlasertypen, die
bisher mit 50-60 W Ausgangsleistung pro
Submount erhdltlich waren, werden erganzt
durch eine Hoch-Effizienz-Produktlinie mit
80 W Ausgangsleistung pro Submount. Eine
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weitere Produktlinie fiir Diodenlaser mit
940 nm ist mit 100 W pro Submount verflig-
bar. Mit dieser Hochleistungsproduktlinie
werden bis zu 2,5 kW cw pro Stack mit 25
Submounts maglich.

Fasergekoppelte Stacks, die bisher mit 140
bzw. mit 250 W angeboten wurden, werden
nun durch Varianten mit 210 und 375 W
erganzt.

,Mit dieser Hoch-Effizienz-Produktlinie un-
serer  Hochleistungsdiodenlaser-Produkte
profitieren unsere Kunden von unseren
Qualifizierungsbemiihungen der letzten
Jahre, die auch zur Entwicklung des neuen
Halbleitermaterials geflihrt haben”, sagt
Hermann Voelckel, Geschaftsfihrer der
JENOPTIK Laserdiode GmbH. ,Ein grolRer
Bereich von Anwendungen wie die Festkor-

perlaseranregung von Staben, Slabs, Schei-
ben und Fasern, die Medizinanwendungen
und die Druckanwendungen wird durch die
erheblich verbesserte Kostenstruktur bei Di-
odenlasern deutlich wirtschaftlicher.”

L 2 KONTAKT

JENOPTIK Laserdiode GmbH
Tel.: +49-3641-65-4300
Fax: +49-3641-65-4399
E-Mail: jold@jenoptik.com
Web: www.jold.de
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PRODUKTE

Neuer UV-Laser auf Halbleiterbasis

®> In vielen Féllen werden fiir anspruchs-
volle Laseranwendungen in Spektroskopie,
Mikroskopie oder den Materialwissenschaf-
ten cw betriebene UV-Laser benétigt.
Typische Anforderungen an diese UV-Laser
sind: bestmogliche Strahlqualitdt (Grund-
mode), kurze Wellenldngen fir die Initiie-
rung von photochemischen Reaktionen
(z. B. <300 nm), eine grofRe Kohdrenzlange
(bzw. schmale Linienbreite), echter konti-
nuierlicher Betrieb (kein Q-Switch, mode-
locking oder quasi-cw) und eine hohe
Zuverlassigkeit. Die technische Umsetzung
dieser Anforderungen im ultravioletten
Spektralbereich ist bis heute eine Herausfor-
derung geblieben. Konventionelle Konzepte
zeigen entweder eine schlechte Strahlquali-
tat (Excimerlaser) oder erfordern eine hohe
Pulsspitzenleistung (glitegeschaltete oder
modengekoppelte Festkorperlaser). Die
0. g. Anforderungen werden jedoch von
keinem dieser Konzepte vollstandig erfiillt.
Die aussichtsreichste technische Umsetzung
fir cw-Laser im harten UV-Bereich stellen
frequenzverdoppelte oder vervierfachte
abstimmbare Diodenlaser dar. Die schmale
Linienbreite eines gitterstabilisierten Dio-
denlasers kann effizient in einem externen

Bei Verwendung von zwei Frequenzver-
dopplungsstufen kann intensives IR-Licht
aus etablierten Laserdioden in hartes
UV-Licht mit Wellenldngen unterhalb
von 280 nm konvertiert werden. (Quelle:
TOPTICA)

Uberhéhungsresonator in der Frequenz ver-
doppelt werden, sodass cw-Laserstrahlung
mit fundamentalen Leistungen von bis zu
1 W mit einem Wirkungsgrad von (iber 30%
konvertiert werden kénnen.

Bei Verwendung von zwei Frequenzver-
dopplungsstufen kann mit diesem Konzept
intensives IR-Licht aus etablierten Laserdi-

oden in hartes UV-Licht mit Wellenlangen
unterhalb von 280 nm konvertiert werden.
Die TA-FHG 110 ist ein rein halbleiterbasier-
tesLasersystemfiirden Wellenldngenbereich
zwischen 205 nm und 280 nm. Basierend
auf einem modularen Diodenlasersystem
erlauben zwei aufeinanderfolgende Fre-
quenzverdopplungen das Konvertieren
von infraroter Laserstrahlung in den harten
UV-Bereich ohne den sonst notwendigen
Einsatz von Kihlwasser und zusatzlichen
externen Stromversorgungen.

Die typische kontinuierliche Ausgangsleis-
tung bei 243 nm betrdagt 15 mW. Einzigartig
ist die Linienbreite von 4 MHz, kombiniert
mit einem modensprungfreien Durch-
stimmbereich von mehr als 40 GHz. Ein
automatisches ,Relock-Feature” ermoglicht
einen Frequenzscan von mehr als 100 GHz.

L2 KONTAKT

TOPTICA Photonics AG
Tel.: +49 89 85837-0

Fax: +49 89 85837-200
E-Mail: sales@toptica.com
Web: www.toptica.com

B&M Optik — flexibel, schnell und preiswert

&> Wir, die B&M Optik GmbH sind ein
mittelstandisches Unternehmen (gegriindet
1991) und haben uns als zuverldssiger und
fairer Lieferant von optischen Bauelementen
am Markt etabliert. Unsere Produktionsstat-
ten befinden sich in Dresden und Zaczernie/
Polen. Derzeit sind 75 Mitarbeiter in Produk-
tion und Verwaltung beschaftigt.

Unser Sortiment beinhaltet u. a. spharische
und asphaérische Linsen, Planoptik und Filter
aller Art in loser und gefasster Ausfiihrung.
Neben unserem Standardprogramm ferti-
gen wir besonders nach Kundenwunsch.
Dabei sind wir flexibel, schnell und preis-
wert.

Wir investieren standig in unsere Produk-
tionen, um unsere Leistungsfahigkeit zu
steigern und eine noch gréRere Auswahl
bieten zu kdnnen.

B&M Optik liefert u. a. Linsen, Planoptik
und Filter aller Art in loser und gefasster
Ausfithrung. (Quelle: B&M Optik)

Uberzeugen Sie sich von unserer fachlichen
Kompetenz. Wir unterstlitzen Sie gerne
schon in der Entwicklungsphase lhres neuen
Projektes. Je eher wir zusammen arbeiten,

© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

desto schneller findet sich eine technisch
und kaufménnisch optimale Losung lhres
Problems.

(1 2 KONTAKT

B&M Optik GmbH

Tel.: (+49)(0) 6431-9860-0
Fax: (+49)(0) 6431-9860-20
E-Mail: info@bm-optik.de

Web: www.bm-optik.de
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PRODUKTE

Neue Piezo-Scanner-Serie

®> Eine Piezo-Scanner-Serie mit einer Bau-
héhe von nur 10 mm und einem Stellbereich
von 400 pm bei sub-nm Auflésung wird jetzt
von piezosystem jena angeboten.
Es wurden ultraflache Piezoscanner ent-
wickelt, die, flexibel kombinierbar, als XY
oder auch als Doppel-XX-Antrieb einsetzbar
sind. Somit konnen Systeme angeboten
werden, welche, bei Abmessungen von nur
60 x 60 mm2 in Lange und Breite und einer
Gesamthohe von lediglich 10 mm, einen
Stellweg von bis zu 400 pm ermdglichen.
Trotz der kompakten Abmessungen kann
zur Strahl- oder Faserdurchfiihrung ein freier
Innendurchmesser von12,5 mm angeboten
werden.
Ein weiterer Vorteil des nanoX Antriebs ist die
extreme Fiihrungsgenauigkeit, die speziell
den hohen Anforderungen der Nano-Positi-
oniertechnik angepasst wurde. Die typische
Auflésung in Verbindung mit der Steuerein-
heit von piezosystem jena betragt weniger

als 0,6 nm. Die Tragfahigkeit betragt 100 N
und dank der extrem hohen Steifigkeit sind
Anstiegszeiten im psec-Bereich méglich. Die
Serie kann mit hochauflésenden Sensorsys-
temen ausgeriistet werden, die eine prazise
Positionsiiberwachung realisieren. Optional
sind Vakuum- und Tieftemperaturausfiih-
rung verfligbar.

Einsatzfelder flr diese Systemserie finden
sich im Bereich der hochauflésenden Po-
sitionierung anderer Komponenten, als
Scanning-Stage fur alle Arten der Mikrosko-
pie sowie in der Materialforschung und der
Halbleitertechnik.

L 2 KONTAKT

piezosystem jena GmbH
Tel.: (+49)3641-6688-0

Fax: (+49)3641-6688-66
E-Mail: sales@piezojena.com
Web: www.piezojena.com

Hoch effizientes, refraktives hexagonales
Pupillenbeleuchtungselement

®> Diffraktive optische Elemente (DOE)
werden haufig zur Beleuchtung der Ein-
gangspupille von Masken-Beleuchtungs-
systemen benutzt. Sie konnen verschiedene
Pupillenformen erzeugen, die mit refrakti-
ven Optiken nicht ohne weiteres beleuchtet
werden kénnen.
Die Effizienz von diffraktiven Optiken ist
durch die Beugung in héhere Ordnungen
und Streuung begrenzt. LIMO stellt ein
neues refraktives Element (ROE) vor, das he-
xagonale Pupillen mit deutlichen Vorteilen
belichtet:
e Effizienz tiber 95%
® keine nullte Ordnung
e Beleuchtungshomogenitat kleiner als

12%

Dieses neue ROE ist ein monolithisches
hochprézises hexagonales Linsenarray mit
einem duBerst hohen Fiillfaktor. Das ROE
kann aus Quarzglas oder CaF, hergestellt
werden und ist fir alle Wellenldngen der
Excimer-Laser geeignet. Seine Lebensdau-
ergrenzen werden allein durch das optische
Material selbst bestimmt. Das LIMO-ROE ist
halterkompatibel mit herkémmlichen DOE,
was einen direkten Austausch ermdglicht.
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Dieses neue refraktive optische Elemente
(ROE) ist ein monolithisches hochprazi-
ses hexagonales Linsenarray mit einem
auBerst hohen Fiillfaktor. (Quelle: LIMO)

L 2 KONTAKT

LIMO-Lissotschenko Mikrooptik GmbH
Tel.: +49 (0) 231-22241-0

Fax: +49 (0) 231-22241-140

E-Mail: welcome®@limo.de

Neue Hochleistungs-
SLED mit 20 mW bei
1580 nm

®> SLEDs (Superluminescent Light Emit-
ting Diodes) sind LEDs, die die stimulierte
Emission zur Verstarkung ausnutzen, aber
nicht genitigend Feedback besitzen, um
wirkliches Laserlicht zu erzeugen. Sie haben
wesentlich mehr Leistung als gewodhnliche
LEDs und sind daher geeignet fiir Anwen-
dungen, die besonders hohe Leistungsdich-
ten bendtigen.

Nl

Die neue Hochleistungs-SLED liefert
hohe Ausgangsleistung und eine groRe
Bandbreite. (Quelle: AMS Technologies)

Die neue Produktereihe EXS5820-2111
gehort zur Serie der Breitband SLEDs von
Exalos. Diese Hochleistungs-SLEDs sind
speziell fir Anwendungen in den Bereichen
OCT, faseroptische Kommunikation, Instru-
mente, optische Sensoren und Faserkreisel
geeignet.

Die EXS5820-2111 liefert hohe Ausgangs-
leistung und eine grofRe Bandbreite. Typi-
sche Werte sind 20 mW optische Leistung in
einer Single Mode Faser und bis 65 nm 3 dB
spektrale Bandbreite. Die Produkte werden
standardmaRig in einem 14 PIN Butterfly
Gehéuse mit TEC Kihler und Monitor Di-
ode geliefert. Die SLEDs basieren auf dem
patentierten Design von EXALOS und sindin
Produktion sowie BELLCORE GR-468-CORE
qualifiziert. Diese neuen SLEDs konnen ab
sofort Uber AMS Technologies bezogen
werden.

L 2 KONTAKT

AMS Technologies AG

Dr. Ekkehard Overbeck
Tel.: 089/89 577-545

Fax: 089/89 577-199
E-Mail: eoverbeck@ams.de
Web: www.ams.de.
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PRODUKTE

Laser und Lasersysteme zum Kunststoffschweil3en

®>  Das Laserschweiflen von Kunststof-
fen hat sich in den letzten Jahren als eine
viel versprechende, industriell ausgereifte
Verbindungstechnologie etabliert. Derzeit
liegt das Gros der Anwendungen im Bereich
dunkel gefarbter Kunststoffe. Helle oder gar
transparente Kunststoffe konnten hingegen
bislang prinzipbedingt nur unzuldanglich
verschweillit werden. Neuentwickelte Addi-
tive erlauben nun auch das Verschweillen
optisch transparenter sowie fluoreszierend
eingefarbter Kunststoffe. Dadurch eréffnen
sich vor allem in der Medizintechnik, in der
Elektronik und im Bereich Designgestaltung
neuartige und hochwertige Verbindungs-
maoglichkeiten.
ROFIN bietet sowohl die reine Strahlquelle
als auch das fertige System PolyScan zum
Verschweillen von Kunststoffen an. Der Poly-
Scan ist ein ergonomisches Komplettsystem
mit Scannerablenkkdpfen, das wahlweise
mit Diodenlasern der StarWeld Diode Serie

Der StarWeld Diode ist speziell auf die
Bediirfnisse des Kunststoffschwei3ens
ausgelegt. (Quelle: Baasel Lasertech)

(808 oder 940 nm) oder Nd:YAG-Lasern der
StarWeld YAG-Serie (1.064 nm) ausgestattet
werden kann.

Der StarWeld Diode ist speziell auf die Be-
dirfnisse des Kunststoffschweillens ausge-
legt. Die Laserstrahlung wird lber ein Glas-
faserkabel zum Bearbeitungskopf geleitet. Je

nach Bauteil kbnnen dabei Festoptiken oder
Scannerablenkkdpfe eingesetzt werden.
Die Faustregel lautet dabei, dass sich bei
Rundteilen Laser mit Festoptik, bei flachen
Deckelteilen bevorzugt Scannerablenkkopfe
anbieten. Die Programmierung der Scanne-
rablenkkdpfe erfolgt mit Hilfe eines einfach
zu bedienenden und duferst flexiblen Laser-
CAD Editors mit DXF Import-Funktion. Eine
Reihe von industriellen Schnittstellen sorgt
dafiir, dass der Laser einfach in bestehende
Fertigungslinien integriert werden kann.

(1 2 KONTAKT

Rofin / Baasel Lasertech
Tel.: +49-(0)8151-776-0
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Web: www.rofin.com

VACOM bietet Schauglaser nach Kundenwunsch

®> VACOM, der in Jena ansassige Spezi-
alist fur Vakuumtechnik, verfligt Uber ein
umfangreiches Angebot von hochwertigen
Produkten speziell fiir den Einsatz im Hoch-
und Ultrahochvakuum. Neben Bauteilen wie
Flanschen und Formteilen gehéren Vakuum-
Messtechnik, Ventile, Durchfiihrungen, Pum-
pen und Spektrometer zu den Kernprodukten
des Unternehmens, das zugleich kompetente
Beratung und Service bietet. Bestandteil des
Produktprogramms sind unter anderem va-
kuumtaugliche Schauglaser in groRer Vielfalt
des Glasmaterials, der Beschichtungen und
Flanschverbindungen.
Abhdngig von der Anwendung missen
Schauglaser unterschiedlichen technischen
Anspriichen hinsichtlich Material, Tempe-
raturfestigkeit und Transmissionsvermdgen
geniigen: VACOM bietet Schaugléser fir
den VUV-, VIS- und FIR-Bereich z. B. aus
Kodial/Borosilikat, Quarz, Saphir, CaF,,
MgF,, ZnS und ZnSe. Neben Ein- und Zwei-
wellenldngen-Entspiegelungen exakt nach
Kundenwunsch besteht die Mdglichkeit von
Breitbandentspiegelungen.
Eine wichtige Rolle fir den Einsatz der
Schauglaser spielt auch die Verbindung zum
Flansch. Mit Elastomer gedichtete Schaugla-
ser bieten den Vorteil der einfachen Montage
und Auswechselbarkeit. Elastomerdichtun-

Abhingig von der Anwendung miissen
Schauglaser unterschiedlichen techni-
schen Anspriichen hinsichtlich Material,
Temperaturfestigkeit und Transmissions-
vermogen geniigen. (Quelle: VACOM)

gen sind zudem preiswert, aber nur begrenzt
ausheizbar. Elastomergedichtete Schauglaser
sind fiir Anwendungen im VV und HV geeig-
net. Fir das UHV sind eingeschweilite Glaser

© 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

mit geringer Leckrate pradestiniert, die unter
Beachtung des Temperaturgradienten hoher
ausgeheizt werden konnen. Allerdings kom-
men fiir den Lotvorgang bei etwa 700 °C nur
wenige Glasmaterialien in Frage.

VACOM bietet dariiber hinaus nicht magne-
tische Schaugléser, die durch eine spezielle
Glas-Metall-Verbindung auf der Basis eines
thermischen Prozesses fiir Anwendungen
bei Temperaturen bis 500 °C und Leckraten
< 10719 mbar I/s geeignet sind. Eine weitere
Maoglichkeit der Verbindung bietet ein spe-
zieller Klebeprozess, mit dem Leckraten bis
> 107 und Temperaturen von 250 °C und
dariiber moglich sind.

Der VACOM-Produktkatalog enthalt ein um-
fangreiches Kapitel tiber Schaugléaser. Kom-
petente Techniker beraten Sie individuell.

L] 2 KONTAKT

VACOM Vakuum Komponenten &
Messtechnik GmbH

Tel.: 03641-4275-24

Fax: 03641-4275-82

E-Mail: info@vacom.de

Web: www.vacom.de
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